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本报讯 台积电近日发布的 2020 年
财报显示，台积电去年总营收攀高至
3108 亿元，同比增长 25.17%，创历史新
高。据悉，这是受益于智能手机、高性能
预算、物联网与消费性电子平台业务的
增长。

据悉，去年台积电最大的客户应为苹
果，贡献782亿元营收，增加近49亿元，增
幅36.22%，占总营收比重攀高至25%。与
此同时，华为为台积电去年的第二大客
户，贡献营收 389 亿元，较 2019 年增加
9.49%，占总营收比重从 2019 年的 14%下
降至12%。

根据统计，美国去年仍为台积电最大
市场，营收达1898亿元，年增28.86%，所占
比重达 61.07%。中国市场营收 543 亿元，
年增 12.34%，占总营收比重约 17.45%，为
台积电第二大市场。

对于台积电2021年第二季度的情况，
有预测称，第二季度7纳米以下成熟制程
产能利用率将维持满载，5 纳米虽因苹果
订单的季节性调整导致产能利用率降低，
但台积电都会按照经验，提前替客户在淡
季期间预先投片，以避免下半年旺季期间
产能不足。而今年苹果A15提前至6月量
产，高通、联发科、超微等5纳米订单下半
年也将开始投片，预估台积电第二季度淡
季营收表现可望与第一季度持平，下半年
将逐季创历史新高。

知名业内专家莫大康表示，如今台积电
在晶圆制造方面几乎有着难以撼动的地位，
台积电2019 年在全球晶圆代工市场市占率
高达52%，年总产能约合1200万片12英寸晶
圆，意味全球过半数半导体芯片均出自台积
电之手。

台积电之所以能有今天的成就，主要得
益于三点：首先，台积电始终强调，在做代工
的同时时刻保持中立态度，不会与客户争抢
订单，同时也能够真正做到把客户的利益放
在第一位。因此台积电长期以来能够与客户
建立良好的关系，使得与台积电无利益冲突
的客户群（苹果、赛灵思、英伟达等）数量非常
庞大，能够与台积电共同改善制程良率、降低
成本，来加快量产速度。

其次，台积电在做晶圆代工的同时还掌
握了先进封装工艺，在一体化方面做得非常
好，大大提升了自己竞争力。苹果之所以能
够成为台积电的第一大客户，很大程度上是
看重其强大的封装工艺，在此项工艺上，能够
做到芯片的高集成化，从而在芯片的先进制
程上满足客户的各种要求，其他的芯片代工
厂商难以逾越。

最后，台积电一直持续强投入，一年投
资在100亿美元左右，几乎没有代工厂能够
与其相比。而能做到这些实属不易，这也是
近些年越来越多的半导体企业走出传统的
IDM 模式，开始寻求与台积电进行合作的
原因。 （沈 丛）

近日，日本信越化学在官网发布消息
称，公司将从 4 月起对所有硅产品提价
10%～20%。成立于1926年的信越化学是
高科技材料的一流供应商，也是全球第一
大半导体硅片厂商，经营范围涉及半导体
硅、聚氯乙烯等原材料。据悉，此次涨价
行为是信越化学自 2017 年以来首次对硅
产品提价。

作为晶圆制造必不可少的关键原材
料，硅价格的上涨必然会导致晶圆制造成
本的提升。今年1月，受8英寸晶圆产能短
缺等因素影响，大批芯片设计厂商已经调
涨了芯片价格。此时，如果晶圆制造的成
本再一次增加，晶圆制造商（包括晶圆代工
厂和IDM厂）为转嫁成本压力，将开始新
一轮提价行为。业内人士预测，新一轮芯
片涨价潮可能发生在今年第三季度。

硅产品价格涨幅明显

受上游硅材料价格上涨因素影响，全
球第一大半导体硅片厂商——信越化学于
近期宣布上调所有硅产品的价格，涨价幅
度将在10%～20%这个区间。

信越化学通过官网表示，硅酮的主要
原材料——金属硅的成本正在上升。再加
上中国市场需求的强劲增长，相关产品出
现供应短缺现象，进一步造成了生产成本
的增加。

此外，有关硅产品制造的辅助材料
——甲醇成本和催化剂原材料成本（包括
铂金成本）正在增加，物流成本和二次材料
成本等因素也推动了产品总成本的提高。
由于所有材料成本的上涨都将转嫁到硅产
品的价格中，如果公司不做出价格调整，最
终的收益情况可能并不理想。

基于上述考虑，信越化学方面称，仅通
过自己降低制造成本的努力，已经很难消
化这些增加的成本，所以公司不得不上调
所有硅产品的价格。

产能供应恐持续趋紧

价格上涨的背后其实是供不应求的产

能。创道投资咨询总经理步日欣告诉《中国
电子报》记者，上游原材料价格的上涨可能
并不是信越化学本次提价的主因。事实上，
不只是上游，半导体产业链的很多环节都出
现了涨价现象，而这与新冠肺炎疫情及市场
反弹导致的产能紧缺有密切关系。

自 2020 年下半年以来，全球晶圆代工
市场呈现火爆状态，半导体市场对晶圆制造
产能的需求日益增加。作为晶圆制造的关键
原材料，硅片的市场需求亦随之水涨船高。

尽管硅片已成半导体市场的香饽饽，但
目前看来，全球半导体硅片供应商尚无大规
模扩产动作。

根据SEMI研究报告，2020年全球半导
体硅片出货面积相较去年仅增长了 2.4%。
2021年，预计增长幅度将提升到5%，2022
年增幅将升至 5.3%。因为出货面积的涨幅
并不算大，所以业内预测，硅片的产能供应
恐持续趋于紧张。

芯片涨价或成常态

环球晶董事长徐秀兰此前表示，半导体
硅晶圆的需求强劲，现阶段各尺寸的硅晶圆
均呈供不应求之态。在价格方面，徐秀兰认
为，由于硅晶圆全线满载，2021 年硅晶圆
的现货价一定会涨。

因为硅片是晶圆制造的关键原材料，
所以硅产品价格的上涨必然会导致晶圆制
造成本的提升。业内人士认为，如果晶圆
制造的成本再一次增加，晶圆制造商 （包
括晶圆代工厂和 IDM 厂） 为转嫁成本压
力，将开启新一轮涨价潮。根据预测，新
一轮芯片涨价潮发生的时间点可能在今年
第三季度。

步日欣在接受记者采访时预测，受整个
半导体行业的行情推升，芯片涨价在接下来
的时间里将成为必然结果。但与推测“下一
轮涨价潮何时爆发”的声音不同，步日欣认
为，后续芯片价格的上涨可能会呈现缓慢而
持续的态势，芯片涨价将渐渐成为一种常态
化现象。

“此前半导体行业的溢价空间受限，行业
地位与产品价格并不匹配。随着业内对半导
体产能等方面重视程度的提升，芯片产品缓
慢且持续性的涨价将成为常态。”步日欣说。

“大家更愿意去用国产芯片，这是全
产业链的共识。”地平线创始人兼CEO余
凯曾公开评价国内车企对国产汽车芯片的
偏爱。

在年销量为 2800 万辆汽车的国内市
场，我国汽车半导体的产值却只占全球不到
5%的份额，部分关键零部件进口率超过
80%，甚至可达90%。英飞凌、恩智浦、瑞萨电
子等国外汽车芯片供应商占据了全球90%
以上的市场份额。外企芯片一旦断供，国内
车企相比于欧、美、日厂商更容易停产。基于
上述考虑，在国际形势日益复杂的当下，国
内车企更倾向于搭载本土汽车芯片，以保证
自身在芯片领域的供应链安全性。

本土汽车芯片行业想要改变逆势，将芯

片领域的话语权牢牢掌握在自己手中，究竟
需要几个“地平线”？就整个产业的现状而
言，国内企业距离国外企业仍有较大差距，
因此仅有一个“地平线”是远远不够的。

从芯片的种类来看，我国发展最为薄
弱的领域是MCU等汽车主控芯片和IGBT
等功率芯片，国内企业在这两个领域缺位
严重。

谈到国内外车载AI芯片领域在产业链
各个环节的差距时，余凯表示，生产制造
是国内芯片产业最为薄弱的环节。他指
出，现阶段，国内芯片的生产与制造过于
依赖代工生产，并没有完全掌握相关核心
技术。在汽车芯片制造方面，芯片的制造
工艺还需要朝更精细、更先进的纳米制程

演进。在将晶圆做成芯片时，产品的缺陷
率还需要进一步降低。余凯坦言，目前，
国内芯片企业在这些方面还有比较长的路
要走。

随着汽车智能化程度的不断提升，汽
车行业对芯片的需求日益旺盛。国内汽车
智能芯片企业能否在全球市场中占据一席
之地，不仅关乎国内汽车品牌在全球范围
内的市场竞争力，更与国内汽车供应链、产
业链的安全性息息相关。在全球汽车缺

“芯”潮持续涌动、国际形势愈发复杂之际，
车企与国内芯片企业的良性互动能够充分
激发本土汽车芯片行业的潜力。希望业内
涌现出更多本土化智能芯片企业，促进国
内汽车芯片产业做大做强。

比亚迪、长城汽车、上汽集团等汽车厂商纷纷投资

地平线被热捧的逻辑是什么

全球硅片大厂商提价

芯片新一轮涨价又在路上？

本报记者 张依依

（资料来源：SEMI，中信建投）

能否承受“厚爱”？
比亚迪有着深厚的芯片技术积

淀，地平线有着领先的人工智能芯片
产品和算法，二者合作实现技术互补。

近日，在比亚迪完成对智能芯片企业——地平线的战略投资之后，双方又在深圳比亚迪总部举行了战略合作
签约仪式。除了比亚迪之外，地平线还与长城汽车、上汽集团、一汽红旗、广汽集团、长安汽车、理想汽车等多家主
机厂达成合作，凸显了汽车品牌厂商对智能芯片企业合作的需求与重视。在不平静的汽车江湖，智能化浪潮已势
不可挡。业界也因此需要更多本土化的车用智能芯片企业，助力国内汽车芯片行业扶摇直上。

随着汽车走向智能化、网联化征程，全
球汽车行业的格局发生了翻天覆地的变
化。国内车企纷纷将转型升级提上日程，
汽车智能化浪潮正一浪高过一浪。在此背
景下，具备智能化基因的芯片企业一时风
头无两，受到诸多国内车企热捧。

地平线与比亚迪的最新战略合作于近
期备受瞩目。地平线在人工智能领域实力
不俗，主要研发AI芯片，在高效能汽车智能
芯片和感知算法领域具有优势能力。比亚
迪则在汽车领域具备优势，主要业务覆盖
功率半导体、智能控制IC等，二者的技术方
向存在差异，所以双方的合作有助于加快
技术资源整合。地平线公司相关负责人告

诉《中国电子报》记者，比亚迪自身有着深
厚的芯片技术积淀，而地平线则有着领先
的人工智能芯片产品和算法，因此二者的
合作可以拓展双方的技术方向，实现技术
互补。

此外，比亚迪与地平线的合作还能弥
补比亚迪在软件方面的不足。当前，软
硬件协同发展是智能汽车产业发展的重
要趋势。地平线副总裁李星宇此前指
出，从智能驾驶到智能座舱，再到多样
化的信息娱乐系统，软件在其中起到的
作用愈发关键，软件定义汽车功能应用
的时代已经到来。

在新时代下，比亚迪却在软件和操作

系统方面存在缺失。比起早就实现整车
OTA（空中下载技术）的特斯拉，直到2020
年，比亚迪的“汉”车型才实现全车 OTA。
特斯拉耗费十余年时间，投入数百亿美元
建立了自己的全新 E/E 架构、操作系统和
AutoPilot，还研发出了FSD芯片，而比亚迪
现在也迎来了补齐软件方面短板的机会。

地平线方面向记者表示，本次地平线
与比亚迪将在“软件定义汽车”等方面进行
重点研发合作，联合开发包括智能驾驶AI
处理器、自动驾驶计算平台、视觉感知算
法、多模态交互、地图众包和定位等在内的

“芯片+算法+工具链”的基础技术平台，以
实现优势互补。

为何让车企“钟情”？
作为目前国内唯一实现车载AI芯

片规模化量产的企业，地平线无疑是
国内车企建立芯片护城河的最佳伙伴。

比亚迪并不是唯一一家“钟情”于地平
线的国内车企。为了更好地绘制包含高级
别自动驾驶、智能座舱和万物互联等要素
的智能出行蓝图，包括比亚迪在内的很多
国内车企都对地平线进行了资本加持。
2021年2月，地平线宣布完成C3轮融资，共
计3.5亿美元。除国投招商、中金资本旗下
基金、众为资本等投资方之外，比亚迪、长
城汽车、长江汽车电子、东风资产等多家汽
车产业链上下游企业也参与了地平线的此
轮融资。至此，地平线C轮融资额已达9亿
美元，超出了预定目标。

国内车企对地平线的情有独钟不只体
现在资本方面，众多车企与地平线在更深
层次的战略合作领域同样有所行动。进入

2021年以来，长城企业宣布与地平线签署
战略合作框架协议，正式进军芯片产业；上
汽集团与地平线达成全面战略合作，宣布
将共同打造对标特斯拉FSD的下一代智驾
域控制器和系统方案；近日，比亚迪与地平
线宣布，将形成强强联合的矩阵，共同推进
科技研发层面的纵深探索，加速攻坚和布
局智能驾驶前沿技术，加速智能汽车的研
发与量产落地。

国内车企为何如此“钟情”地平线？这
或许与波及全球的汽车芯片供应短缺现象
有关。当前，愈演愈烈的汽车缺“芯”潮影
响了美国、日本、韩国、中国以及欧洲等国
家和地区的汽车厂商，大众、福特、宝马、丰
田等不少车企都因缺少芯片而被迫停工停

产，全球性的芯片短缺事件让不少车企都
意识到汽车芯片产业链安全的重要性。尽
管随着产能恢复，汽车芯片短缺这一短期
现象会有所缓解，汽车芯片供应也会逐步
恢复正常，但国产汽车芯片行业面临的缺

“芯”问题却是长期存在的风险。
赛腾微电子有限公司董事长黄继颇此

前曾告诉记者，汽车所需的车规级芯片对
技术要求极高，生产流程复杂且标准严
苛。国内车企若不能将供应自主权掌握在
自己手中，整个汽车产业链的安全就会受
到很大威胁。作为目前国内唯一一家实现
车载AI芯片规模化量产的汽车智能芯片企
业，地平线无疑是帮助国内车企建立芯片
护城河的最佳合作伙伴。

一个“地平线”是不够的
就整个产业的现状而言，国内企

业距离国外企业仍有较大差距，因此
仅有一个“地平线”是远远不够的。

台积电财报显示

2020年营收同比增长25.17%

晶圆出货面积预测


